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光電構裝材料
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節能減碳的好幫手－光電構裝技術

隨著綠色節能及減排的議題發燒，除了產業進行由產品設計、製造到包裝的改良以合

乎綠色供應需求外，屬於節能、產能及環境保護的產業技術也頓時成為新寵。包括太陽能、

LED、 OLED等產業在綠色環保趨勢潮流的帶動下，近年來已掀起一股產業投資及發展熱

潮。各先進發展國均制定綠色能源使用比例的進程，同時針對二氧化碳的減排設立目標，

並且藉由法規對綠色節能產業及產品做補助或獎勵的措施。以我國的能源政策為例，在 2020

年的二氧化碳排放量必須回到 2008 年的標準， 2025年要回到 2000年的排放標準，發電系

統中低碳能源占比由 40%增加至 2025年的 55%以上。相較於其他開發及發展中國家，我

國的目標相對標準較高，除顯示我國對環保議題的重視及決心外，必須對相關綠色產業做

好更積極性的策略規劃及輔導工作。

我國電子構裝產業在全球具領導地位，在搭配設計、製造、產品的完整產業體系下，

已發展出對應的構裝產業鏈，成為世界電子構裝產業的重鎮。依據工研院 IEK 的市場預測，

2011年我國構裝及測試產業總產值將達到 160億美元，其中構裝產業為 110億美元，是全

球最大的構裝產業國。過去的構裝產業比較屬於半導體產業體系的構裝，但近年來我國在

光電產業，如顯示器、 LED、太陽光電等蓬勃發展下，已自成一產業體系，光電構裝產業

也因而應運而生。由於過去我國在電子構裝產業的基礎架構完整且良好，發展光電構裝技

術自然障礙降低，也讓光電構裝產業版圖持續擴大，延續構裝產業領導地位。

由於光電產業及產品已經逐漸在市場成型，並且正擴大其占有率，儼然成為電子構裝

技術的重要內涵。本期技術專題特別選擇光電產業為主軸，針對 LED、 OLED、太陽光電

等屬於節能的熱門產品，探討其構裝技術，將範疇擴展到光電產業領域。其中 LED封裝技

術一文，以高亮度 LED封裝材料的特性為對象，探討高亮度 LED封裝材料的特性與可靠度

設計；專題中也針對下一代平面光源的 OLED封裝技術及材料做分析，提供有效及高可靠

性的封裝技術；太陽能背板技術關係到太陽電池的可靠度及壽命，專題中以各公司的封裝

材料及結構做詳盡的專利分析，找出關鍵專利及技術，具有很高的參考價值；此外也針對

背板與電池模組組裝的 EVA封裝材料技術做一說明，描述 EVA材料對太陽電池效率的影

響，提供給構裝業者做材料選擇之依據。希望藉由以上重點光電產品構裝技術的分析探討，

做為國內光電構裝產業推動的參考。

近半年來，因為中國對其本土綠能產業的強力補貼政策與歐債危機，使得全球包括太

陽能及 LED產業的價格崩盤，產業發展受到阻礙，但由產業長遠發展及環境保護氛圍來看，

光電綠能產業終究是必然的選項，目前只是一時的現象，產業反轉將可能隨時發生，所以

與綠能掛勾的光電及其構裝產業，可望再度成為技術發展的主流。


